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仕様書(SPECIFICATION)

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

 寸法(DIMENSION)

JACS-11001

単位(UNIT)：㎜

 角度(ANGLES)

APPD.
承認

APPD.

担当

DR.

第1版(ORIGINAL DATE) シリーズ(SERIES)尺度(SCALE)

名称(TITLE)

(VER.)

査閲

図面番号(DRAWING NO.)

JAE Connector DIV. Proprietary.Copyright(C) 2013, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.

JAPAN AVIATION
ELECTRONICS

図面番号(DRAWING NO.)

1 COPPER ALLOY
LEAD FREE TIN ALLOY 
PLATING

2 INSULATOR 1 LCP COLOR:IVORY
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　　　　　　　　DESCRIPTION
　　　　　　　　変 更 内 容

CN NO.D A T E
年月日

VER.
版数

符号
NO.

名　　　称
DESCRIPTION

個　数
QTY.

材　　料
MATERIAL

仕　上
FINISH

備　　考
REMARKS

4 HOLD DOWN R 1 COPPER ALLOY
LEAD FREE TIN ALLOY 
PLATING

3 HOLD DOWN L

NO. OF CONTACTS A B C D

2 10.8 11.3 7.3 11.7

4 16.8 17.3 9.8 17.7
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